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内容概要

　　《系统芯片（SOC）设计原理》为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。
　　系统芯片（System On a Chip，简称SOC）是微电子技术发展的一个新的里程碑。
本书介绍在EDA工具的平台上，进行以系统级设计为核心的系统芯片的设计方法。
本书从基本单元电路设计出发，以VHDL语言为基本设计手段，讨论了各种典型的数字集成系统的设
计，以及系统芯片实现的两种基本途径：半定制的高密度可编程逻辑器件（HDPLD）的实现和全定制
的专用集成电路（ASIC）的实现。
　　《系统芯片（SOC）设计原理》主要内容包括：集成电路工艺及版图基础，CMOS数字电路，硬
件描述语言VHDL及数字系统的设计，系统集成芯片的体系结构，高密度可编程逻辑器件，可编程系
统芯片（SOPC），专用集成电路设计和可测试结构设计。
全书语言流畅，循序渐进地讨论了系统芯片各方面的内容。
每章后附有习题，供课后练习。
　　《系统芯片（SOC）设计原理》可作为高等院校电子信息类高年级本科生与研究生的教材，也可
作为相关领域工程技术人员的参考资料。
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